
去る7月23日（木）・24日（金）の両日、梅田・グランフロント大阪において協会主催の
EdgeTech+West 2026を開催。“生成AIで進化する開発現場。ものづくりは『AIと創
る』新時代へ”をテーマに、展示とカンファレンスでシステム開発技術の最新情報を発信し
ました。

EdgeTech+ West 2026 レビュー
EdgeTech+ 2026 プレビュー
　　 展示情報・注目セミナー　　　 特別企画・併催イベント　　   出展製品・サービス カオスマップ

ETロボコン2026　　　　　仮説検証ブートキャンプ
［会社訪問］ ミラクシア エッジテクノロジー株式会社
独自のマイコンEOL対応ソリューションが業界で高評価　
下回りの開発で深めた知見を強みに組込み課題解決を目指す
［支部・委員会だより］ 
コモングラウンド委員会デジタルツイン研究WG /
  デジタルツインの現在地 展示会出展でシーズとニーズのギャップを考える　
九州支部 / 九州地域における半導体産業の現状と将来像を解説する講演会を開催
中部支部 / 人事制度情報交換会 開催
北海道支部 / 生成AI時代の組込み業界と人的資本経営をテーマに講演会
近畿支部 / 「お月見会」報告  他支部からも参加し盛況
関東支部 / 関東支部例会開催報告

Bulletin JASA  vol.99    contents

「組込みLinuxエンジニア認定プログラム」について
JASA×アイティメディア 戦略的パートナーシップを締結
横田英史の書籍紹介コーナー
会員企業一覧

新任理事ご挨拶
　理事・ナレッジサービス副委員長　武田 昌弘　株式会社メタテクノ
新入会員企業紹介
編集後記
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118社・団体（123社・団体）
130小間（142小間）
5,442名（6,225名）

参加数

講演数

小間数

来場者数

35セッション（43セッション）

連日の猛暑にもかかわらず、5000名を超える来場者
で賑わいました。AI、組込みソフト、組込みハード/半導
体デバイスなど、エッジ技術の最前線に立つ出展各社
のソリューションを体験する貴重な機会となりました。

産官学からの業界リーダーによる基調講演をはじめ、
注目テーマにも据えたAI駆動開発、フィジカルAIに切
り込み、最新動向やエッジ開発とどう関わっていくのか
議論するセッションなど、中身の濃い有料級セッション
を2日間展開。多くの立ち見会場が出るほど注目を集
めました。

※カッコ内は前年数値

※カッコ内は前年数値

「自社ブースへの来場者は期待より少なかったが、実案件につながるリードがあり出展の意義があった」
「セミナー終了後、展示会場に足を運ぶ人の数が減っている印象をもった」
「会場の広さが手頃で、来場者がじっくりと展示を見てくれる」
「横浜展と比べると相対的に製造業の来場者が多く、現場寄りのツールの受けが良かった」
「基調講演の後など、展示会場内の来場者に波があり、多い時はブースの説明員で対応しきれない時間帯もあった」


